





der Bauteile, Kurzschliisse und Kennzeichnungsfeh-
ler (Laser-Beschriftung fiir DMX Inline) gepriift.
Mittels Rontgeninspektion werden Lotfehler an
BGA, QFN und Flipchips erfasst sowie die Masse-
flichen (zum Beispiel an TO220 oder QFN) gepriift —
also alle Lotfehler, die mittels AOI nicht erfasst wer-
den konnen.

Mit der X7056 konnten mehrere Aufgaben mit einem
System geldst werden: Die schwierige Inspektion
unter den Abschirmblechen, eine sichere Priifung auf
verdeckte Effekte und natiirlich last but not least die
Priifung auf sichtbare Fehler. Dabei hat sich beson-
ders die schnelle Taktzeit der kombinierten Inline-
Losung als ein grofer Vorteil erwiesen.

Stefan Punkenhofer erginzte, dass sich durch die
Kombination von AOI und AXI ein sehr hoher Leiter-
plattendurchsatz bei optimaler Priiftiefe auch bei sehr
komplexer Schaltungen realisieren ldsst. Ein weiterer
Vorteil der Inline-Losung von Viscom ist, dass Lei-
terplatten, die vormals am AOI-System gepriift und
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dann zum Rontgen transportiert und dort gepriift wor-
den waren, jetzt in nur einem Schritt gepriift werden
konnen, was bei weiten besser ist. -dir/gk-
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